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@ CircuitMess

Empowering kids and adults
through hands-on STEM projects
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Capitolul | = Introducere

I.1.Prezentare generala a kitului Chatter

Acest produs DIY se adreseaza persoanelor cu o varsta de peste 11 ani. La o parte dintre
etapele procesului de asamblare, cum ar fi utilizarea letconului pentru realizarea lipiturilor, va fi
nevoie si de supravegherea unui adult cu ceva experienta DIY.Timpul necesar pentru finalizarea
asamblarii este de circa 4 ore.

Chatter este unul dintre kiturile de electronica ce necesita un nivel mai ridicat de pricepe-
re in domeniu. Functionalitatea produsului final depinde direct de calitatea lipiturilor. Asadar,
pentru finalizarea cu succes a constructiei, aveti nevoie si de ceva experienta in manuirea let-
conului.
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I.2.Ce contine kitul Chatter?

Tn kitul Chatter g&siti componente pentru 2 dispozitive, dupd cum se poate observa si in fi-
gura 3.
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Continutul pachetului:

e Suport baterii(fig.7,item 1);

e Carcasa de plastic(fig.5, item 2-4);

e Circuit imprimat cu modul wireless(fig.5, item 5);
e Cablul USB necesar programarii(fig.8);
e Baterii AAA(fig.7, item 2);

e Afisaj(fig.5, item 1);

e Microintrerupatoare(fig.4, item 7);

e Butoane(fig.4, item 6);

e Buzere(fig.4, item 2);

e Suruburi(fig.4, item 1);

e Distantiere din alama(fig.4, item 5);

¢ Antena(fig.4, item4);

e Comutatoare(fig.4, item 3);

e Abtibilduri(fig.6).

Cu ajutorul kitului Chatter veti ajunge sa stiti cum sa va realizati propria statie de mesage-
rie privata si veti afla cum functioneaza LoRa. Veti mai invata si cum sa codati si sa incarcati apli-
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catiile voastre custom in dispozitivele Chatter. Prin intermediul acestui mic proiect se creeaza si
oportunitatea pentru un prim pas catre o cariera in domeniu.
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Capitolul Il — Setul standard de unelte

I1.1.Sfaturi utile
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Nu inhalati vaporii generati de utilizarea pistolului de lipit! Acestia pot fi pericu-
losi, NU inhalati!

Nu atingeti varful ciocanului de lipit! Nici macar atunci cand este oprit si scos din
priza. Chiar si asa exista posibilitatea sa fie inca foarte fierbinte si sa produca arsuri
la atingere.

Curatati varful ciocanului de lipit intodeauna! Buretelul este cel mai bun prieten
atunci cand facem lipituri. Curatati varful letconului cat mai des, pentru niste lipituri
reusite.

Verificati calitatea lipiturilor cel putin de doua ori! Functionarea necorespunza-
toare se datoreaza, in general, lipiturilor executate prost. Chiar daca sunteti la al
100-lea proiect realizat, verificati lipiturile facute de mai multe ori, ihainte de a
trece la pasul urmator.

Sa stiti intotdeauna cat aliaj de lipit folositi! Sa nu folositi nici prea mult, dar nici
prea putin.

Nu lasati aliaj de lipit rezidual pe circuitul imprimat! Fludorul ar trebui sa existe
doar pe conexiunile componentelor cu PCB-ul, acolo unde este necesar, si nu in alte
locuri. Resturile de aliaj de lipit de pe PCB nu sunt de dorit. Pentru eliminarea
acestora se poate utiliza o periuta.

Tnainte de prima utilizare trebuie topit putin aliaj de lipit. Stratul de metal lucios,
pe care-l veti observa pe varful letconului, va preveni supraincalzirea si oxidarea.



I1.2.Unelte necesare

Kitul standard de unelte, necesar pentru finalizarea proiectului, include:

Fig.9 Fig.10

-letcon(fig.10, item 1);

-pompa de fludor(fig.10, item 2;

-suport letcon(fig.10, item 3;

-fludor - aliaj de lipit cu miez decapant(fig.10, item 4);

-un buretel pentru curatarea varfului aparatului de lipit(fig.10, item 5);
-0 surubelnita(fig.10, item 6);

-un cleste(fig.10, item 7);

-un patent(fig.10, item 8);

-un multimetru(optional);

-0 lupa(optional);

Daca aveti laindemana setul Trusa de unelte pentru electronica, inseamna ca totul este

pregatit.


https://www.edituradiana.ro/robotica-si-aplicatii-digitale/trusa-de-unelte-pentru-electronica-11214.html

I1.3.Letconul

Letconul poate fi de mai multe tipuri: de puteri diferite, cu temperatura reglabila sau fixa,
cu transformator sau rezistentd. De acest echipament depinde Th mod direct calitatea lipiturilor.

Pentru lipituri de calitate trebuie setat la o temperatura de aproximativ 350 de grade Celsius.

Fig.11 Fig.12

ATENTIE! Nu atingeti varful letconului! Fiind vorba de o temperatura de ~ 350
de grade Celsius, se recomanda manevrarea cu atentie a aparatului de lipit si

fixarea lui in suportul special, dupa fiecare utilizare.
11.4.Buretelul

Buretelul este util la curatarea varfului letconului de oxizii rezultati in urma procesului de

lipire. Astfel ne asiguram de realizarea unor lipituri perfecte.

Fig.13 Fig.14



11.5.Fludorul/Aliajul de lipit

Fludorul este aliajul pe care-l folosim pentru interconectarea/lipirea componentelor. La o
temperatura datda(250-350 de grade Celsius) acest aliaj se topeste si, astfel, cu ajutorul varfului

letconului incalzit, se realizeaza lipirea componentelor pe circuitul imprimat(fig.7).

Fig.15 Fig.16

11.6.Clestele si patentul

Clestele si patentul vor fi utile la indoirea si taierea teminalelor componentelor.

Fig.17 Fig.18 Fig.19

I.7. Pompa de fludor

Pompa de fludor poate fi necesara la corectarea lipiturilor sau dezlipirea componentelor
(fig.19).

11.8.Multimetrul(optional)

Multimetrul este instrumentul cu care verificati componentele ce urmeaza a fi lipite

(rezistori, condensatori, etc), voltajele si continuitatea conexiunilor in circuit(fig.16).



Capitolul 1l - Lipirea componentelor electronice din kit

Odata ce v-ati insusit cunostintele necesare realizarii lipiturilor, iar componentele si unel-
tele sunt deja pregatite pentru lucru, se poate trece la treaba.
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Fig.20 Fig.21
Prima componenta ce urmeaza a fi lipitd este comutatorul(fig.4, item3). Tnainte de insta-

larea pe placa de baza se va testa functionalitatea prin simpla actionare. Se va auzi un click! de
fiecare data, daca totul este in reguld. Pozitionati comutatorul in dreptul marcajului de pe PCB
si introduceti piniiin gaurile destinate, asa cum se poate vedea siin figura 20. Asigurati-va ca
pinii trec suficient pe partea cealalta a PCB-ului, pentru niste lipituri corecte, ce confera rigidi-
tate mecanica.

Daca totul pare ok, realizati lipiturile pe spatele PCB-ului.Cu putina atentie se poate evita
realizarea puntilor de fludor. Nu uitati sa lipiti comutatoarele pe PCB-urile ambelor dispozitive.

Fig.23
Urmeaza lipirea microintrerupatoarelor, care sunt 13 in total. Pe acestea vor fi instalate
butoanele propriu-zise, butoane ce vor forma tastatura pe care o vom folosi in timpul utili-



zarii normale. In figura 22 se poate observa un microintrerup&tor cu pinii introdusi corect,
pentru o lipitura cu rezistenta mecanica optima.

Fig.25 Fig.26

Dupa instalarea microintrerupatoarelor vom instala pe PCB si buzerul, asa cum se poate
observa in figura 21. Vor fi doua lipituri de executat.

Urmeaza instalarea suportului pentru baterii pe PCB(figura 27). Necesita 2 lipituri.

Lucrul cu letconul se finalizeaza imediat ce este instalatd si antena, piesa fara de care
orice comunicare wireless ar fi imposibild(figura 28).

10



Capitolul IV — Asamblarea finala a componentelor

Etapa finala de montaj presupune asamblarea carcasei, pentru utilizarea in siguranta a
dispozitivului. Ghidul video al producétorului este foarte util in aceastd faza de lucru. Inainte de
montaj vor trebui desprinse foliile de protectie de pe componentele de plastic.

Cu ajutorul surubelelor si distantierelor de alama vom atasa piesele de plastic transparent
de PCB-urile Chatter.

Pentru instalarea afisajului este insa nevoie de ceva atentie suplimentara. Dupa ce, cu aju-
torul benzii adezive, va fi fost fixat pe profilul de plastic destinat, este nevoie de inserarea ca-
blului panglica in mufa speciala de pe PCB. Pentru ca acest cablu sa poata fi introdus corect, tre-
buie slabit un clips(de culoare neagra), vizibil mai lesne in figura 25. Mufa destinata display-ului
se poate observa in figurile 24-26, iar insertia se va face ca-n figura 26. Daca este introdus co-
rect contactele aurite(golden fingers) vor fi abia vizibile. Clipsul de plastic poate fi miscat in po-
zitia de blocare, dupa ce cablul a fost introdus suficient.Daca v-ati descurcat bine in aceasta eta-
pa veti avea imagine pe afisaj la prima pornire.

Urmeaza strangerea suruburilor si instalarea bateriilor.

Dupa ce micutele dispozitive au ajuns in sfarsit la forma finala se poate trece la testarea si
utilizarea lor.

Distractie placuta! :)
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https://www.youtube.com/watch?v=xoqsuQw5J8U

Capitolul V - Coduri QR

SPOR LA TREABA ! ©
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